JEKJAPAIISI ITPO BIITOBUIHICTH

1. Papioo6nannannsa: GSM900/1800, UMTS, LTE (E-UTRA Band 3, Band 7) WI-FI (IEEE 802.11 (b/g/n),
Bluetooth (IEEE Std 802.15.1) NFC, GNSS, FM npuiimau.
(6upi6, mun, Homep napmii yu cepiiinuii Homep)

2. TosapuctBo 3 o0mexeHoI0 BianosizanbHicTI0O «Camcynr Eaexrponike Ykpaina Komnani» (Byn. JIbBa
Toxcroro, 6ya. 57, 01032, m. KuiB, Ykpaina; kog EPIIOY 36048094; ten. +380(44) 390-53-33)

(naiimenysanns ma adpeca 6upobHuKa abo 1020 YRo6H0BANCEH020 NPedCMABHUKA,

3. s pexnapanisi BiAnoBigHOCTi BHAaHA Nig 0cOOHCTY BiANOBiAaALHICTL BUPOOHMKA.

4. O6’exT nexnapauii:

Has3ea obnaonanns: Pagiotesned)oH cHCTeM CTIIBHHKOBOIO 3B’S3KY;

Mooen: SM-J415FN/DS;

3apsonuii npucmpiii: monens ETAOUS3E*E (ne * - maTunchbki Jitepu (B, W), mo no3HayawTs KoJip Kopmycy);

Topzogenvra maprka: SAMSUNG;

Bupobnux: «Samsung Electronics Co., Ltd.» (129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677,

Republic of Korea) / «Cameynr Eaextponixe Ko., JIta.» (129, Camcynr-po, Yeurour-ry, CyBoH-ci, I'yeori-Jo,

16677, Pecriy6inixa Kopes);

Micye eupobruymea:

1. «Samsung Electronics Co., Ltd.» (#94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Gyeongbuk-Do, 730-350, Republic of
Korea) / «Camecynr Eaextponixe Ko., Jta.» (#94-1, Imcy-Zlonr, I'ymi Cirti, I'yen6yx-Jlo, 730-350,
Pecmry6nika Kopes),

2. «Samsung Electronics Vietnam Co.Ltd.» (Yenphong 1-1.P, Yentrung Commune, Yenphong Dist., Bacninh
Province, Vietnam) / «Camcynr Eaextponixe B’ernam Ko., JIta.» (Yeuxour 1-LITi, Yenrpaur KomioH,
Venxonr /[lict., baunnax [TposuHu, B’ernam),

3. «Samsung Electronics Viet Nam Thai Nguyen» (Yen Binh Industrial park, Dong Tien Commune, Pho Yen
District, Thai Nguyen Province, Vietnam) / «Camcynr Enexrponike B’er Tnam Txai Hryen» (Yen Bunx
Iupacrpian napk, Jlonr Tien, Kombion, I1xo Yen Micrpikt, Txai Exryen IposiHue, B’etnam),

4. «Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd.» (No 9 WeiSi Road, Micro-Electronics Industrial Park,
Xiqing District, Tianjin, China) / «Tianmxin CamcyHr Teaxom Texnosomxi Ko., Jra» (Ne 9 Beci Poan,
Mikpo-Enexrponike Ingactpian IMapk, Keiksinr dictpikt, Tianmxkiu, Kuraii),

5. «Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.» (516229, Chenjiang Town, Huizhou City, Guandong, China) /
«Camcynr Enextponike Xyisxoy» (516229, Yenmxianr Toyn, Xyisxoy Citi, I'yangonr, Kutait);

6. «Samsung India Electronics Private Limited» (B-1, Sector 81 Phase II Noida 201 305 Uttar Pradesh India) /
«Camcynr Iunist Enexrponike Ipiat Jlimiten» (b-1, Cextop 81 ®ase II Hoixa 201 305 Orrap Ipanemn
[Hpis).

Homep napmii abo cepiiinuii Homep. NPOAYKLisi BUTOTOBJISIEThCSA CePiiiHO.

(idenmugpixayis padioobraduanns, sxa oae 3mozy 3abesneyumu 1020 NPOCMENCYBAHICMb; MOJICE GKNIOYAMU KONbOPOBE YiMmKe

300pacicenns y pasi nompebu ons idenmugikayii 3a3navenozo padioobnadHanHs)

5. O6’ext peknapauii Bianosinae BuMoram «TexHi4HOro perjamMeHTy pajfioo0/aJHAHHS», 3aTBEPIKEHOI0
nocranosolo Kabinera MinicTpiB Ykpaiuu Bin 24.05.2017p. Ne 355.

6. CraHmapTu 3 mepesiKy HalliOHaNbHUX CTAaHAApTiB, 10 Oyl 3aCTOCOBaHi, Ta iHII CTAHAAPTH i TEXHiuHi
crienuixail, o0 IKUX AeKIapyEThCS BiAMOBIqHICTh:

3 be3neku (MyHKm 6 mexHiuHo20 peznamenmy):

ACTY EN 60950-1:2015 (EN 60950-1:2006 A11:2009 A1:2010 A12:2011 AC:2011 A2:2013, IDT)

JACTY EN 50360:2007 (EN 50360:2001, IDT);

JACTY EN 50566:2015 (EN 50566:2013; AC:2014, IDT);
EN 50663:2017,

3 enekmpoMazHimHoi cymicHocmi (NyHKm 6 MexHiuHO20 pe2iamMenmy): B3sata Ha 06niK

ACTY EN 301 489-1:2014 (EN 301 489-1 V1.9.2, IDT); y OOB TOB «OC «LICMB»»
ACTY ETSI EN 301 489-17:2008 (ETSI EN 301 489-17:2002, IDT); UA.032.D. ijj ~7F t“
JACTY ETSI EN 301 489-3:2009 (ETSI EN 301 489-3:2002, IDT); e 77 09 LCrP »




JCTY EN 55032:2014 (EN 55032:2012, EN 55032:2012/AC:2013, IDT);
Draft ETSI EN 301 489-19 V2.1.0 (2017-03);

Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11);

EN 55035:2017 (17/11/2017),

echexmuene sukopucmanns padioyacmomnozo pecypcy (RyHKm 7 mexHiuHO20 pe2namenmy):
JOCTY ETSI EN 301 511:2016 (ETSI EN 301 511:2015, IDT);

JACTY ETSI EN 300 328:2008 (ETSI EN 300 328:2006, IDT);

JCTY ETSI EN 300 330-2:2015 (ETSI EN 300 330-2:2010, IDT);

ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11);

ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03);

ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 (2016-07);

ETSI EN 301 908-2 V11.1.2 (2017-08);

ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 (2017-07);

ETSI EN 303 413 V1.1.1 (2017-06);

Draft ETSI EN 303 345 V1.1.7 (2017-03).

(i3 3a3nauennsm i0oenmugixayiiinozo Homepa, 8epcii ma damu 6UOAHH5)

7. Tlpu3Ha4eHuii oprad 3 oUiHKH BianosigHocti OOB «Opzan cepmudpixayii «Llenmp cepmudpixayii mamepianie
ma eupooie» (Ne UA.TR.032)

(naiimenysanns, idenmugikayiinuti Homep 32i0HO 3 peECMPOM NPUZHAYEHUX OP2aHiE)

BukoHas poboTH 3 oyiHKU 6i0n0GiOHOCmI 3a npoyedyporo excnepmu3u muny (Moodynv B)
(onuc gukoxanux Hum 0iti)

Ta BuaaB ceptudikar ekcneprusu tuiry Ne UA.032.CT.0140-18 Bin 18 Bepecus 2018 p.
(v pasi 3anyyeHHs NPUIHAYEHO20 OP2aHy 3 OYIHKU BIONOBIOHOCHI).

8. MoparkoBa iHpopmawis:
3miHa Bepcii nporpaMHOro 3abe3redeHHs, IO 3aCTOCOBYETbCS B pajioTenedoHax He BIUIMBAE Ha TEXHi4Hi
XapaKTePUCTHKH pasioobnagHaHHs.

[Mignucano Bix iMeHi Ta 3a nopydenHsm Big 03.08.2015 p. «Samsung Electronics Co., Ltd.» (129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea/ Pecrmy6nika Kopes), ynoBHOBaXX€HHUM
npencrasHukoM B Ykpaini TOB «Camcynr Enexrponike Ykpaina Komnani»

M. KniB, Ykpaina 19 BepecHs! 2018 p.

(micye ma oama eudadi)
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